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半導体＆システム設計技術委員会の構成
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◆ IEC62433 Part4 ICIM-CIを題材として

• 第１2回LPB Forumにて報告

◆ IEC62433 Part3 ICEM-REを題材として

• IEC62433 Part３の理解

• 第13回 LPB Forumにて報告

◆他の委員会との交流

• 半導体信頼性技術委員会
システムレベルESD解析WGとの交流

• EMC-SCとの交流

2020年度の成果
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第12回 LPB Forumにて以下の報告をおこなった

LPBでEMCを解決 <半導体EMCモデルとは

LPBでEMCを解決するための取り組みとしてモデルベースデザイン・システム設計WG

の概要／EMCの協調設計を行うための技術ポイント

イミュニティーモデルの具現化と設計フローにおける活用に
ついて

IEC62433 Part4に準拠したイミュニティーモデルの作成方法とモデルとバウンダリとした
LSIメーカーとセットメーカーの協調設計の姿

IEC 62433 Part4 ICIM-CIを題材として

http://jeita-sdtc.com/download/lpbforum/20200911_LPB-Forum/20200911_whatisEMCmodel200905_final.pdf
http://jeita-sdtc.com/download/lpbforum/20200911_LPB-Forum/20200911_LPB_Forum2020_IEC62433boundaryTG.pdf
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IEC62433 Part３を理解

弘前大学 金本先生にICIM-REの規格書を解説いただだき、参加委員で共有した

「IEC 62433の活用に関するディスカッション～IEC 62433-3」

第13回 LPB ForumにてICEM-REの読み解き、その活用シー
ンなどを報告した

バウンダリモデルTGからご報告

IEC 62433 Part3 ICEM-REを題材として

http://jeita-sdtc.com/download/lpbforum/20210305_LPB-Forum/20210305_5_LPB_Forum2021_Report_from_IEC62433_Boundary_Model_TG.pdf
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◆半導体信頼性技術委員会

システムレベルESD解析WG

パルスイミュニティーの試験方法としてTLP法の制約、評価
基板作成上の工夫などご助言をいただいた。

他の委員会との交流

◆EMC-SC

LSIメーカーからのモデルの提供に期待して交流会を設定。
競争領域／非競争領域を明確にして検討を進めるべきなど
議論を深めた。次年度の連携も視野に入れる。

JEITAの委員会間での情報共有や役割分担明確化は今後も進めていきたい


